HCT-900 - Heif3luftdiisen

Handgefiihrtes HeiBluftsystem

Zum Lieferumfang des

gehort standardmaifig die
Diise H-D50 (o 5 mm). Dariiber hinaus stehen
zwei Rework-Diisensitze fiir spezifische
Anwendungen zur Verfiigung.

NZKT-1 Disensatz fiir Chip-Widerstdnde, SOIC- und TSOP-Bauteile.
Enthalt je 1 Stiick: H-D25 H-SL16 H-SL28 H-S0OJ40 H-TS48

NZKT-2 Diisensatz fiir PLCC-, QFP- und BQFP-Bauteile. Enthalt je 1 Stick:
H-P20 H-P44 H-P84 H-Q1420 H-Q2626

Artikel-Nr. Bauteil-Gehduse A mm B mm
3 H-P20 PLCC-20 19 19
& j#r . H-P28 PLCC-28 14,5 14,5
/\\ 2 H-P32 PLCC-32 16,9 14,3
/7 H-P44 PLCC-44 19,5 19,5
'{." A 4 H-P52 PLCC-52 21,0 210
H-P68 PLCC-68 27,1 27,1
H-P84 PLCC-84 324 32,4
H-QO07 QFP-48 8,4 8,4
H-Q10 QFP-44 13,4 13,4
H-Q14 QFP-52,80 17,3 17,3
“» H-Q1420 QFP-64,80,100 23,4 181
E— Yy H-Q28 QFP-120,128,144,160 312 312
< ) B H-BQ23 BQFP-100 22,4 22,4
— y H-Q3232 QFP-240 34,5 34,5
H-BQ38 BQFP-196 37,7 37,7
H-Q2626 QFP-208 29,8 29,8
H-S16 SOIC 14,16 6.8 10,2
H-SL16 SOL 14,16 10,6 10,8
H-SL20 SOL 20,20J 10,6 13,3
H-SL24 SOL 24,24J 10,6 15,9
H-SL28 SOL 28 10,6 18,4
H-SL44 SOL 44 16,0 27,9
H-S0J32 SOJ 32 13,5 20,6
H-SOJ40 SOJ 40 13,5 254
<> H-TS24 TSOP 20-24 17,0 7]
A H-TS32 TSOP 28-32 210 91
A/ H-TS40 TSOP 40 21,0 10,8
B H-TS48 TSOP 48 210 133
H-TSW24 TSOP 20-24 10,2 18,4
H-TSW44 TSOP 24-28/40-44 12,7 19,8
Artikel-Nr. o A
H-D25 2,5 mm
H-D50 5,0 mm
H-D120 12,0 mm
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